(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Print-Schablone BGA 225 fur Dip-
und Print-Station - Ersa OPR100-
S001

Artikel-Nr. ER-OPR100-S001 Hersteller Ersa EAN 4003008090857

Print-Schablone in der Ausfihrung BGA 225 fir die Ersa Dip- und Print-
Station OPR100. Sie Ubertrégt Lotpaste prazise und reproduzierbar auf die
Anschllsse von BGA- und SMD-Bauteilen und dient der Bauteilvorbereitung
beim Rework.

TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse TEC
ESD-Ausriistung ESD Lotstationen
Gewicht 0.1 kg
Positionserkennung Nein
Ursprungsland Deutschland

| BESCHREIBUNG

Die Ersa Print-Schablone BGA 225 ist ein bauteilspezifisches Zubehor fur die Ersa Dip- und Print-
Station OPR100. Das Bauteil wird in die Schablone eingespannt, von unten mit Lotpaste bedruckt,
anschliefend entnommen und mit der Bestlckeinheit platziert. So lassen sich die Anschllsse von
BGA- und SMD-Bauteilen einfach, prazise und reproduzierbar mit Lotpaste versehen.
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